7 W+OAO

‘ 070 KEINE RISSE IM GRUNDMATERIAL & BESCHICHTUNG
hd IM KONTAKTBERE I CH
| ((%ngpl)m) sogte) NO CRACKS ON SPRING MATERIAL & PLATING
PICK & PLACE 4,0 MITTIG S NEAR CONTACT AREA

PICK & PLACE AREA 04,0
AT CENTRE OF TOP SURFACE

0,7/
deflection to 0

possible

0, 1ox45°

g
g
T

i i

0,15x45°

4 6+0,05
(10,10£0,05 )
0,60
max.workin
point)

(10,1040,05 )

(

I |

i :;: :;: :::
_,///////’r . - \\\\\\\;_ 0,6
ABWE | CHUNGEN ZWISCHEN DEN ABWE | CHUNGEN ZWISCHEN DEN - ’

KONTAKTEN MAX.0,10 MM ZUR KONTAKTEN MAX.0,10 MM ZUR / ,7 0,10
AUFLAGEFLACHE (PCB) W(),O 10,10 AUFLAGEFLACHE (PCB)

DEVIATIONS BETWEEN DEVIATIONS BETWEEN

CONTACTS MAX.0,10 MM

CONTACTS MAX.0,10 MM
TO SEATING PLANE (PCB) TO SEATING PLANE (PCB)

PROPOSAL
PCB LAYOUT
2,25 0,75
=1 \ r— 3 7 | —
— | o__J  _ 1 |l
~ | m— _ | _ ]
M~ | L _J ‘ - . |
E ?j
| r N [ 1 | 1
1  _ 1
_ 5,2 i




